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摘要(译)

在单个基板上制造平铺显示结构，该单个基板也用作包含电子元件的电
路板。在基板上形成电极，在电极上形成显示部分的其余部分。像素元
件使用图案化的显示材料，并且仅占据像素结构的一部分。使用特别长
的引线将电子元件安装在基板上，以有助于瓷砖的热管理。或者，每个
瓦片包括在电路板表面上的鳍片结构，电子元件安装在该鳍片结构上并
且不与基板接触。或者，每个瓦片包括安装在基板上的柔性电路板，其
一部分远离基板弯曲。电子元件耦合到柔性电路板的这部分，使得元件
不与衬底接触以辅助热管理。
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